I. 2 sztuki dedykowanych urządzeń serwerowych AI (urządzenia typu I) o specyfikacji:
1) Procesor AMD Ryzen AI Max+ 395.
2) Układ graficzny AMD Radeon 8060S.
3) Pamięć RAM 128 GB (DDR5x, 8 000MHz).
4) Dysk 4TB PCIe NVMe ver. 4 lub wbudowany dysk 2TB oraz na wymianę dysk 4TB PCIe NVMe ver. 4.
5) Bluetooth min. 5.4. 
6) LAN 2.5 Gbps ( zgodnie ze specyfikacją IEEE 802.3bz dla Ethernetu 2500 Mb/s) lub 10Gbps, 
7) Licencja Windows 11 Pro.
8) Zasilanie 230V umożliwiające stabilne zasilanie urządzenia przez min. 4 godziny pełnego obciążenia. Wtyczka zgodna ze standardem w Polsce.
9) Możliwość zbudowania klastra 2 i 4 urządzeń przy użyciu przełącznika sieciowego lub poprzez wbudowane funkcje.
10) HDMI lub Display Port.
11) Min 2 porty USB-A i min 2 porty USB-C
12) Gwarancja min. 2 lata.

II. 4 sztuki dedykowanych urządzeń serwerowych AI  NVIDIA DGX Spark (urządzenia typu II) o specyfikacji, zgodnie ze specyfikacją producenta:
1) Architecture NVIDIA Grace Blackwell
2) GPU NVIDIA Blackwell Architecture
3) CPU 20 core Arm, 10 Cortex-X925 + 10 Cortex-A725 Arm
4) CUDA Cores NVIDIA Blackwell Generation
5) Tensor Cores 5th Generation
6) RT Cores 4th Generation
7) Tensor Performance1 1 PFLOP
8) System Memory 128 GB LPDDR5x, coherent unified system memory
9) Memory Interface 256-bit
10) Memory Bandwidth Up to 273 GB/s
11) Storage 4 TB NVME.M2 with self-encryption
12) USB 4x USB TypeC
13) Ethernet 1x RJ-45 connector 10 GbE
14) NIC ConnectX-7 NIC @ 200 Gbps
15) Wi-Fi WiFi 7
16) Bluetooth BT 5.4 w/LE
17) Audio-output HDMI multichannel audio output
18) Power Supply 240 W
19) GB10 TDP* 140 W
20) Display Connectors 1x HDMI 2.1a
21) NVENC | NVDEC 1x | 1x
22) OS NVIDIA DGX™ OS
23) System Dimensions 150 mm L x 150 mm W x 50.5 mm H
24) System Weight 1.2 kg
25) *TDP: Thermal Design Power of the GB10 chip including CPU and GPU
26) Gwarancja 24 miesiące na warunkach producenta.
27) Zasilanie 230V umożliwiające stabilne zasilanie urządzenia przez min. 4 godziny pełnego obciążenia. Wtyczka zgodna ze standardem w Polsce.





